
導入：

この KEY穴セラミック鋸切断 広くカットし、非破壊大理石、花崗岩、セラミックタイトルに溝加工に使用され、

コンクリート、手動切断機で使用された装飾材料、

乾式切削に適しています。

 

特徴：

1。 高速切削速度と小さな切断間隙;

2。 高い切削効率と無チッピング。

 

仕様：

キーホールセラミック鋸切断の通常仕様があります。

商品名 直径（mm） セグメント寸法（mm）
の

セグメント番号（ミリメー
トル）

ボア/ミリメートル

 ドライ
    切断 
ブレード

セラミック用

105 20 * 1.8 * 7.5 8  
 16/20

/22.23/25.4/50
115 20 * 1.8 * 8.0 9
125 20 * 2.0 * 8.0 10
150 20 * 2.0 * 7.5 10
180 20 * 2.2 * 8.0 14
200 20 * 2.2 * 8.0 14
230 20 * 2.4 * 8.0 16
250 20 * 2.4 * 8.0 18

you.Other仕様の参照だけ上記の仕様では、クライアントで注文することができます。

画像：



同様の製品：



 

https://www.diamondtools.top/jpDiamond cutting blade for cutting tiles,glazed tiles.html

